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前言

本书是作为江苏省教育厅重点建设精品教材立项编写的。
编者在南京信息职业技术学院讲授《印制电路技术》课程多年，2004年编写出版过《印制电路技术》
。
本教材是在原《印制电路技术》的基础上，结合编者多年的教学积累，参考国内外最新的有关印制电
路制造技术的资料编写而成的。
本书阐述了印制电路技术的基本概念、基本原理和基本工艺，以及最新的印制板制造工艺和技术。
涵盖了各类印制板制造所必须掌握的基础知识和实际知识，力图体现科学性、先进性、新颖性和实用
性的统一。
本书可以作为电子信息类、电子信息科学类、电气自动化类等专业的专业课教材。
除此以外，还可以作为印制电路制造类企业从业人员的培训教材，以及印制电路制造业原辅材料和设
备营销人员的自学读本。
全书共分十四章，由金鸿、陈森主编，第一章、第十章和第十一章由龚永林编写，第二章、第八章和
第十三章由赵玮编写，第三章、第六章和第九章由金鸿编写，第四章、第七章和第十四章由陈森编写
，第五章和第十二章由陆群编写。
金鸿负责全书的统稿，王钧铭主审。
本书内容详实，深入浅出，理论以必需与够用为度，以适应高职高专教学改革的需要，充分体现高职
特色，努力从内容到形式都有所突破和创新。
编者特别感谢中国印制电路行业协会副秘书长龚永林高级工程师直接参加了本书的编写。
还要感谢南京电子工程研究所张宏庆厂长、南京依利安达电子有限公司刘洪副总经理等对本书编写所
提供的帮助。
揖斐电电子（北京）有限公司进行员工培训，多次把《印制电路技术》作为培训的核心教材。
本教材部分内容的取舍也得到了揖斐电电子（北京）有限公司工程技术人员的帮助，在此一并表示感
谢。
在编写过程中，还得到王玫、苗向阳、徐随春、周志近等老师的大力支持，在此也表示谢意。
由于编者水平所限，加上时间紧迫，书中难免有不当之处，希望广大读者批评指正。
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内容概要

本书阐述了印制电路技术的基本概念、基本原理和基本工艺，以及最新的印制板制造工艺和技术，涵
盖了各类印制板制造所必须掌握的基础知识和实际知识，达到了科学性、先进性、新颖性和实用性的
统一。
本书内容详实，深入浅出，充分体现高职特色，从内容到形式都有所突破和创新。
     本书可以作为电子信息类、电子信息科学类、电气自动化类等专业的专业课教材，还可以作为印制
电路制造类企业从业人员的培训教材，以及印制电路制造业原辅材料和设备营销人员的自学读本。
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三、印制板的厚度 　第三节　印制电路电气设计 　　一、印制电路的布局 　　二、印制电路的布线 
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小结 　思考与习题 第四章　印制电路机械加工 　第一节　概述 　　一、印制电路机械加工的特点 　
　二、印制板机械加工的分类 　　三、印制板孔加工的方法及特点 　　四、印制板外形加工的方法
及特点 　⋯⋯第五章　印制电路化学工艺 第六章　印制电路光致成像工艺 第七章　丝网印刷工艺 第
八章　印制电路可焊性处理 第九章　多层印制板制造技术 第十章　挠性印制板制造技术 第十一章　
高密度互连印制板制造技术 第十二章　电路板生产污染物的处理技术 第十三章　印制电路板验收标
准与检测 第十四章　印制电路制造实训
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章节摘录

插图：第一章 印制电路概论 第一节 印制电路基本概念一、印制电路的定义印制电路（Printed Circuit
）：在绝缘基材上，按预定设计形成印制元件、印制线路或两者结合的导电图形。
印制线路（Printed Wiring）：在绝缘基材上，按预定设计形成从点到点间连接但没有印制元件的导电
图形。
印制电路板（Printed Circuit Board，PCB）：在绝缘基材上，按预定设计形成从点到点间连接导线及印
制元件的印制板。
印制线路板（Printed Wiring Board，PWB）：在绝缘基材上，按预定设计形成从点到点间连接导线但
没有印制元件的印制板。
印制板（Printed Board，PB）：完全加工好的印制电路板和印制线路板的通称。
包括刚性、挠性和刚挠结合基材的单面、双面和多层板。
印制（Printing）：用任一种方法在表面上复制图形的工艺。
注意，在行业内常用印制电路板（PCB）或印制板的称谓，包括了各类印制板产品。
通常对印制电路板与印制线路板没有严格的区分。
在早期常用“印刷电路板”这一称谓，而印制板图形形成并非只有印刷方法，故称“印制”更确切。
二、印制电路板的用途与地位1.印制板在电子信息产业中的地位印制板是现代电子设备中必不可少的
配件。
凡是电子设备，无论是大型计算机或个人电脑，通信基站或手机，侦察卫星或手提摄像机，航天飞船
或陆上汽车，家用电器或电子玩具，均用到印制板。
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编辑推荐

《印制电路技术》内容详实，深入浅出，理论以必需与够用为度，以适应高职高专教学改革的需要，
充分体现高职特色，努力从内容到形式都有所突破和创新。
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